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Документация о закупке

1. Сведения о Заказчике:
1.1. полное наименование: открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа»;
1.2. место нахождения: 220099, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Казинца, д. 2;
1.3. фамилия, имя, отчество контактных лиц и их номера телефонов: 
Остриков Дмитрий Борисович, тел. (+375 17) 309 37 79 - по вопросам процедуры закупки;
Бержаков Андрей Владиславович, тел. (+375 17) 309-32-16 - по вопросам технического характера;
1.4. адрес электронной почты: tender@butb.by.
2. Наименование вида процедуры закупки: процедура запроса ценовых предложений.
3. Наименование предмета закупки:
ПЭВМ (системный блок высокой производительности) в соответствии с техническими требованиями к ПЭВМ (Приложение 1 к Документации о закупке) (далее - товар). Закупка товара производится одним лотом. Каждый участник вправе представить только одно предложение.
4. Объем закупки: 5 штук.
5. Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания договора.
6. Форма, сроки и порядок оплаты товара: безналичный расчет, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания товарно-транспортной накладной (товарной накладной).
7. Код группировки согласно общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности»:  
26.20.13.000 - «Машины вычислительные цифровые, содержащие в одном корпусе по крайней мере центральный процессор и устройство ввода-вывода, комбинированные или размещенные в отдельных блоках».
8. Место поставки товара: 220099, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Казинца, 2.
9. Ориентировочная стоимость предмета закупки: 73 200,00 (семьдесят три тысячи двести белорусских рублей 00 копеек).
10. Источник финансирования закупки: собственные средства ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
11. Условия применения преференциальной поправки: не устанавливаются.
12.Условия допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары:
Товар иностранного происхождения и участники его предлагающие, допускаются к участию в запросе ценовых предложений в случае, если для участия в закупке подано менее двух предложений, содержащих информацию о поставке товара, происходящего из Республики Беларусь либо государств, товарам из которых предоставлен национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, и соответствующих требованиям документации о закупке. Перечень стран, товарам из которых предоставляется национальный режим: Республика Армения, Азербайджанская Республика, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Украина, Республика Сербия, Социалистическая Республика Вьетнам, Исламская Республика Иран, Китайская Народная Республика, Народная Республика Бангладеш, Многонациональное Государство Боливия, Государство Израиль, Королевство Камбоджа, Швейцарская Конфедерация, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка и иные страны, товарам из которых предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь. В случае предложения товаров из иных стран, участник одновременно должен предоставить документы и (или) сведения, подтверждающие предоставление товарам из предлагаемой им страны национального режима в соответствии с международными договорами Республики Беларусь. 
Документом, подтверждающим страну происхождения товара, является:
для товаров, происходящих из Республики Беларусь:
сертификат продукции (работ, услуг) собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, либо его копия;
документ о происхождении товара, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, либо его копия. Указанный документ выдается по форме сертификата о происхождении товаров, установленной названными Правилами, и заполняется в порядке, определенном ими для сертификатов о происхождении товаров, с учетом особенностей, устанавливаемых Министерством антимонопольного регулирования и торговли;
для товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза, в том числе из Республики Беларусь, - выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с пунктом 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. N 105;
для товаров, происходящих из государств - участников Содружества Независимых Государств (кроме Республики Беларусь), - документ о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) этих государств в соответствии с Соглашением о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года (в случае предложения таких товаров нерезидентом) либо Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями (в случае предложения таких товаров резидентом), либо его копия;
для товаров, происходящих из государств, не являющихся участниками Содружества Независимых Государств, - сертификат о происхождении товара (документ, его заменяющий), выдаваемый уполномоченным органом (организацией) этих государств (в случае предложения таких товаров нерезидентом) либо Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями (в случае предложения таких товаров резидентом), либо его копия.
13. Условия допуска к участию в процедуре закупки:
13.1. в целях соблюдения приоритетности закупок у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей) отклоняется предложение участника, не являющегося производителем или его сбытовой организацией (официальным торговым представителем), в случае, если в процедуре закупки участвует не менее двух производителей и (или) сбытовых организаций (официальных торговых представителей) и цена предложения такого участника не ниже цены хотя бы одного участвующего в процедуре закупки производителя и (или) его сбытовой организации (официального торгового представителя). Данная норма применяется с учетом пункта 12 Документации о закупке и пункта 21 Документации о закупке.
13.2. под сбытовой организацией (официальным торговым представителем) понимается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, уполномоченное на реализацию товаров в соответствии с договором (соглашением) с их производителем, государственным объединением, ассоциацией (союзом), в состав которых входят производители, или их уставами либо договором (соглашением) с управляющей компанией холдинга, участником которого является производитель. Срок действия такого договора (соглашения) должен составлять не менее срока исполнения обязательств, предусмотренного документацией о закупке. Для подтверждения статуса сбытовой организации (официального торгового представителя) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель представляет указанный договор (соглашение) или устав, подтверждающий правомочие на реализацию товаров, либо их копии.
14.Требования к сборке, качеству и тестированию товара:
14.1. качество сборки и кабель-менеджмент:
- системный блок должен поставляться в полностью собранном, настроенном и готовом к работе состоянии. Все компоненты должны быть жестко зафиксированы в корпусе с применением оригинальных крепежных элементов.
- все внутренние интерфейсные кабели и кабели питания должны быть аккуратно уложены внутри скрытых полостей корпуса (за задней стенкой) с применением кабельных стяжек или многоразовых текстильных фиксаторов (липучек). Не допускается провисание кабелей или их свободное нахождение в зоне вращения лопастей вентиляторов.
- силовые кабели блока питания, находящиеся в видимой зоне внутреннего пространства корпуса, должны иметь заводскую индивидуальную или общую тканевую (паракордовую) оплетку.
14.2. стресс-тестирование и контроль стабильности:
- до передачи товара заказчику поставщик обязан провести комплексное аппаратное тестирование собранного системного блока на предмет выявления скрытых дефектов полупроводников, стабильности работы подсистемы питания и эффективности системы охлаждения. Продолжительность непрерывного стресс-тестирования должна составлять не менее 24 часов.
- тестирование должно проводиться с использованием специализированного программного обеспечения для циклической максимальной нагрузки: Вычислительные ядра и кэш-память процессора (3D V-Cache): проверка в среде OCCT (тест Large Data Set / Extreme / Variable) или специализированных сертифицированных аналогов на стабильность без генерации ошибок WHEA.
- графический процессор и видеопамять: проверка в среде FurMark (или аналогах) для контроля пикового нагрева.
- температурный режим: по результатам 24-часового теста температура графического чипа видеокарты не должна превышать +78 °C, а температура процессора должна оставаться в пределах допустимых заводом-изготовителем лимитов (без ухода системы в тепловой троттлинг).
14.3. документальное подтверждение: 
- факт успешного прохождения стресс-тестирования должен быть подтвержден Актом технического тестирования (в свободной форме с подписью инженера сборщика), прилагаемым к комплекту поставки. К Акту должны быть прикреплены скриншоты или файлы логов (журналов) программ тестирования, фиксирующие параметры работы системы (частоты, температуры, отсутствие ошибок) на 1-й минуте и на 24-м часе непрерывного теста.


15. Порядок формирования цены предложения:
15.1. предложение участника должно содержать цену, которая включает стоимость товара, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей с выделением суммы и ставки НДС;
15.2. наименование валюты, используемой для указания цены предложения: белорусский рубль;
15.3. наименование валюты, которая будет использована для оценки предложения: белорусский рубль. 

16. Требования к участникам процедуры запроса ценовых предложений:
Участники должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 11 Положения о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 № 168 «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» (далее – Положение № 168).

17. Предложение участника должно содержать: 
Предложение подается по форме согласно Приложения №2 к Документации о закупке.

18. Документы и (или) сведения, которые должны быть представлены участниками для проверки и подтверждения требований к участникам процедуры запроса ценовых предложений:
18.1. заявление об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней по состоянию не ранее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты подачи предложения (например, если дата подачи предложения 17 сентября 2026, тогда заявление должно быть на дату от 10 до 17 сентября 2026);
18.2. Заявление о том, что участник – юридическое лицо не находится в процессе ликвидации, реорганизации или не является признанным в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельным (банкротом), а участник – индивидуальный предприниматель не находится в стадии прекращения деятельности или не является признанным в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельным (банкротом);

19. Срок для подготовки и подачи предложений: 
19.1. предложение составляется участником на белорусском и (или) русском языках и подается посредством его размещения на электронной торговой площадке в срок до 13.11.2026.
19.2. участники конкурса вправе внести изменения и (или) дополнения в предложение или отозвать его до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

20. Порядок и срок предоставления разъяснений в отношении документации о закупке:
Участник не позднее 18:00 11.11.2026 вправе посредством электронной торговой площадки обратиться к заказчику с запросом о разъяснении документации о закупке. Ответ на запрос заказчик размещает на электронной торговой площадке не позднее одного рабочего дня до истечения срока для подготовки и подачи предложений. 

21. Порядок снижения цен поступивших предложений:
21.1. после рассмотрения поступивших предложений на предмет их соответствия документации о закупке и требований к участникам, комиссия направляет участникам, предложения которых допущены к оценке, запрос о снижении цены предложения посредством функционала электронной торговой площадки;
21.2. запрос о снижении цены направляется участникам однократно, участнику необходимо будет предоставить окончательную цену своего предложения; 
21.3. заказчик направляет сведения о наименьшей цене предложения, которое допущено к оценке без указания сведения об участнике, которым предложена наименьшая цена предложения;
21.4. в случае отказа от снижения цены комиссия рассматривает первоначальную цену предложения участника. 

22. Критерий оценки и выбор победителя процедуры запроса ценовых предложений:
22.1.   критерием оценки является цена предложения;
22.2. в результате оценки и сравнения предложений каждому участнику присваивается порядковый номер (место) по степени их выгодности на основании критерия «цена предложения»;
22.3. участник, представивший предложение, которому присвоен порядковый номер 1 (первое место), признается победителем;
22.4. в случае, если в результате оценки и сравнения, проведенных по итогам процедуры снижения цены, предложениям нескольких участников присвоен порядковый номер 1 (первое место), победителем признается участник, ранее других подавший новое ценовое предложение;
22.5. cравнение предложений участников по критерию «цена предложения» производится без учета включенного в цену предложения налога на добавленную стоимость в случае, если заказчик вправе принять данный налог к вычету.

23. Иные сведения:
23.1. Комиссия вправе признать победителем единственного участника процедуры запроса ценовых предложений, если его предложение соответствует требованиям документации о закупке;
23.2. Комиссия осуществляет рассмотрение предложений и выбирает участника-победителя или признает процедуру запроса ценовых предложений несостоявшейся в срок не более 20 рабочих дней со дня истечения срока для подготовки и подачи предложений. С учетом особенностей и (или) сложности предмета закупки может быть установлен более длительный срок рассмотрения предложений и выбора участника-победителя, но не более 60 рабочих дней со дня истечения срока для подготовки и подачи предложений;
23.3. договор на закупку заключается в простой письменной форме не ранее чем через три рабочих дня со дня размещения на электронной торговой площадке протокола выбора участника-победителя. В случае, если участник-победитель уклонился от заключения договора на закупку, комиссия вправе признать участником-победителем участника, предложению которого присвоен следующий по степени выгодности порядковый номер;
23.4. договор на закупку между заказчиком и участником-победителем заключается на условиях, указанных в документации о закупке (проект договора в Приложении №3), предложении этого участника и протоколе выбора участника-победителя.
23.5. при заключении договора в него вносятся условия, определенные по результатам процедуры закупки, а также по соглашению сторон могут быть внесены иные условия, не изменяющие существенных условий приложенного проекта договора.


24. Комиссия отклоняет предложение участника, если: 
24.1. участник или его предложение не соответствует требованиям документации о закупке; 
24.2. предложение участника содержит экономически невыгодные для заказчика условия; 
24.3. участник в предложенный срок не исправил ошибки или не устранил неточности, выявленные в предложении; 
24.4. участник, представивший предложение, не соответствует требованиям к участникам (п.18 документации о закупке), в том числе установленным в пункте 11 Положения № 168; 
24.5. участник, представивший предложение, направил недостоверные документы и (или) сведения;
24.6. участник не является производителем или его сбытовой организацией (официальным торговым представителем), а в процедуре закупки участвуют не менее двух производителей и (или) сбытовых организаций (официальных торговых представителей) и цена предложения такого участника не ниже цены хотя бы одного участвующего в процедуре закупки производителя и (или) его сбытовой организации (официального торгового представителя). Данная норма применяется с учетом пункта 12 Документации о закупке и пункта 21 Документации о закупке.

25. Комиссия признает процедуру запроса ценовых предложений несостоявшейся в случаях, если: 
25.1. поступило менее двух предложений на участие в процедуре закупки, и комиссия не воспользовалась правом признания победителем единственного участника процедуры закупки; 
25.2. в результате отклонения предложений их осталось менее двух; 
25.3. отклонены все предложения, в том числе как содержащие экономически невыгодные для заказчика условия; 
25.4. участник-победитель процедуры запроса ценовых предложений, в том числе определенный в соответствии с подпунктом 23.3 настоящей документации, уклонился от заключения договора на закупку.

26.  Комиссия вправе отменить процедуру запроса ценовых предложений на любом этапе ее проведения и не несет за это ответственности перед участниками процедуры закупки по следующим основаниям:
26.1. отсутствие финансирования;
26.2. утраты необходимости приобретения товара;
26.3. возникновения необходимости внесения изменений и (или) дополнений в предмет закупки и (или) требования к предмету закупки, требований к участникам процедуры закупки;
26.4. в случае выявления нарушений законодательства о закупках за счет собственных средств при организации и проведении процедуры закупки.








								Приложение 1
								к Документации о закупке

Технические требования к ПЭВМ (системным блокам высокой производительности)
	№
	Наименование параметра /компонента системного блока
	Требуемые технические характеристики (минимальные и (или) максимальные значения)

	1
	Корпус системного блока
	Типоразмер корпуса: Full-Tower (или эквивалент с поддержкой материнских плат формата E-ATX / ATX).
Конструктивные особенности и модульность: Корпус должен обладать возможностью трансформации. В комплект поставки должны одновременно входить сменные верхняя и передняя панели двух типов: панели с интегрированным шумоизоляционным материалом (для обеспечения акустического комфорта); Перфорированные (сетчатые) панели высокой продуваемости (для максимального охлаждения).
Предустановленное охлаждение: В комплекте должны быть предустановлены тихие корпусные вентиляторы с гидродинамическим или сертифицированным подшипником сопоставимого уровня надежности. 
Количество: не менее 3 шт. 
Диаметр: не менее 140 мм.
Совместимость с системами жидкостного охлаждения (СЖО): Конструкция корпуса должна обеспечивать свободную установку радиатора СЖО типоразмера не менее 360 мм на верхнюю панель без демонтажа других ключевых компонентов системы.
Совместимость с видеокартами: Максимальная поддерживаемая длина устанавливаемой видеокарты должна составлять не менее 400 мм.
Интерфейсная панель управления: должна быть расположена на передней или верхней части корпуса и включать в себя следующие порты: не менее 1 порта USB Type-C (интерфейс USB 3.2 Gen 2 или выше); Не менее 2 портов USB Type-A (интерфейс USB 3.2 Gen 1 или выше); Раздельные или комбинированный аудио разъёмы mini-jack 3.5 мм для подключения микрофона и наушников (с поддержкой стандартов HD Audio / AC97).

	2
	Процессор 
	Архитектура процессора: строго x86-64 (вычислительный процессор общего назначения). 
Количество физических ядер: не менее 8 ядер.
Количество одновременно обрабатываемых потоков: не менее 16 потоков.
Тактовые частоты работы процессора: базовая тактовая частота: не менее 4.0 ГГц.
Максимальная тактовая частота (с учетом разблокированного множителя): Не менее 5.6 ГГц.
Объем и тип кэш-памяти: Общий объем кэш-памяти третьего уровня (L3) должен составлять не менее 96 МБ. 
Процессор должен быть произведен с применением технологии трехмерного вертикального размещения кристалла кэш-памяти (3D V-Cache) или эквивалентной технологии увеличения емкости L3-кэша.
Техпроцесс производства полупроводникового кристалла: не более 4-нм.
Поддержка подсистемы оперативной памяти: Наличие встроенного контроллера памяти с архитектурной поддержкой работы с кодами коррекции ошибок (ECC).
Тепловыделение (TDP): Расчетная тепловая мощность (TDP) процессора в базовом режиме работы должна составлять не более 120 Вт.
Процессор без штатной системы охлаждения (в комплектации OEM/Tray или BOX без кулера в комплекте).
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	Комплект системы охлаждения процессора
	1. Замкнутая необслуживаемая система жидкостного охлаждения (СЖО):
Тип системы: Замкнутая, полностью необслуживаемая система жидкостного охлаждения, заправленная хладагентом на заводе-изготовителе и не требующая дозаправки или технического обслуживания в процессе эксплуатации.
Радиатор: Монтажный типоразмер радиатора — не менее 360 мм. Материал радиатора — алюминий или медь.
Вентиляторы: В комплекте должно быть не менее 3 шт. вентиляторов диаметром не менее 120 мм. Тип подключения и управления — строго 4-pin PWM (с поддержкой широтно-импульсной модуляции для автоматической регулировки оборотов средствами материнской платы).
Водоблок и помпа: Конструкция водоблока должна быть совмещена с циркуляционной помпой в одном корпусе. Материал основания водоблока (непосредственно контактирующего с процессором) — строго медь.
Эффективность охлаждения: Максимальная рассеиваемая тепловая мощность (TDP) системы охлаждения должна составлять не менее 250 Вт.
Совместимость: Полная аппаратная совместимость с процессорным разъемом (сокетом) закупаемого процессора (включая крепежный комплект).
2. Термоинтерфейсный материал:
Термопрокладка/аппликация на основе материала с изменением фазового состояния (фазовым переходом / PCM).
Теплопроводность: Коэффициент теплопроводности материала должен составлять не менее 7.5 Вт/(м·К).
Физические свойства: Толщина материала в исходном состоянии должна быть не более 0.25 мм (для минимизации термического сопротивления). Температура изменения фазового состояния (размягчения/плавления для заполнения микронеровностей) должна находиться в диапазоне от +45 °C до +60 °C. Материал должен являться диэлектриком.
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	Блок питания
	Выходная мощность: Номинальная мощность должна составлять не менее 1000 Вт.
Энергоэффективность: Наличие действующего сертификата соответствия стандарту не ниже 80 PLUS Gold (или эквивалентных показателей КПД не ниже 90% при 50%-й нагрузке в сетях 230 В).
Совместимость со стандартами: Полная поддержка стандартов ATX версии не ниже 3.1 и PCIe версии не ниже 5.1.
Кабельная система:
Конструктивное исполнение: Полностью модульная система подключения кабелей (все кабели, включая основные линии питания материнской платы и процессора, должны быть съемными).
Наличие выделенного кабеля питания графического адаптера: Строго не менее 1 шт. специализированного кабеля типа 12V-2x6 (16-pin), обеспечивающего прямую передачу мощности до 600 Вт на видеокарту без использования внешних переходников или адаптеров.
Компонентная база и надежность: Внутренние накопительные и фильтрующие конденсаторы (высоковольтной и низковольтной цепей) должны обладать повышенной термической стойкостью с максимальной рабочей температурой не ниже 105 °C.
Система охлаждения БП: Активная, на базе вентилятора диаметром не менее 120 мм с поддержкой полупассивного (гибридного) режима работы (полная остановка вентилятора при низких нагрузках на систему).
Комплекс встроенных защит: Наличие обязательных аппаратных систем защиты элементов персонального компьютера от нештатных режимов работы, включая защиту от: Превышения силы тока (OCP);
Превышения мощности (OPP);
Перегрева (OTP);
Повышенного напряжения (OVP);
Пониженного напряжения (UVP);
Короткого замыкания (SCP).

	5
	Материнская плата
	Форм-фактор: Строго ATX (с габаритными размерами печатной платы не менее 305 × 244 мм).
Процессорный разъем (Сокет): Совместимый с предлагаемым процессором.
Поддержка оперативной памяти: количество слотов для модулей памяти: не менее 4 слотов стандарта DDR5 с поддержкой двухканального режима работы.
Архитектурная поддержка: плата должна аппаратно поддерживать работу модулей памяти как без коррекции ошибок (Non-ECC, unbuffered), так и с коррекцией ошибок (ECC, unbuffered/UDIMM) в режимах, определяемых установленным процессором.
Слоты расширения для дискретных карт: Наличие не менее 1 слота PCIe 5.0 x16 с интегрированным в печатную плату усиленным металлическим армированием (экранированием) разъема для защиты от излома и статических нагрузок.
Дисковая подсистема (Разъемы M.2): общее количество слотов M.2 для накопителей NVMe: не менее 4 шт.
Спецификация интерфейсов: минимум 1 слот должен аппаратно поддерживать интерфейс PCIe 5.0 x4, остальные слоты — не ниже PCIe 4.0 x4.
Охлаждение: все слоты M.2 должны быть укомплектованы съемными металлическими радиаторами пассивного охлаждения, входящими в стандартный комплект поставки платы.
Сетевые интерфейсы: проводной сетевой контроллер (LAN): скорость передачи данных не менее 5 Гбит/с (интерфейс RJ-45).
Беспроводной сетевой модуль: встроенный комбинированный адаптер с поддержкой стандарта Wi-Fi 7 и протокола Bluetooth версии не ниже 5.4.
Интерфейсы задней панели (I/O) и внутренние разъемы: порты USB на задней панели: не менее 2 портов стандарта USB4 (до 40 Гбит/с) или USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, а также высокоскоростные порты стандарта Type-A.
Аудиоинтерфейсы: наличие стандартных аналоговых аудио разъёмов и цифрового оптического выхода S/PDIF.
Внутренние коннекторы (колодки): наличие выделенных разъемов для подключения портов USB Type-C и USB Type-A передней/верхней панели управления корпуса.
Разъемы охлаждения: наличие независимых 4-pin PWM разъемов для раздельного подключения и автоматической регулировки помпы СЖО и корпусных вентиляторов.

	6
	Дискретная видеокарта
	Архитектура графического процессора: Микроархитектура Blackwell или функциональный эквивалент (аналог) текущего поколения.
Аппаратное ускорение вычислений (ИИ): Наличие специализированных тензорных ядер с аппаратной поддержкой обработки данных в низко разрядных форматах FP4 и FP8.
Подсистема видеопамяти: объем выделенной графической памяти: не менее 16 ГБ.
Стандарт (тип) видеопамяти: строго GDDR7.
Разрядность шины обмена данными с памятью: не менее 256 бит.
Конструктивное исполнение и габариты: максимальная длина видеокарты в сборе с системой охлаждения: не более 360 мм (для гарантированной конструктивной совместимости с закупаемым корпусом системного блока).
Толщина (высота) видеокарты: не более 3.5 слотов расширения.
Система охлаждения: Активная, воздушного типа, включающая массивный радиатор на тепловых трубках и не менее 3 (трех) вентиляторов с поддержкой технологии автоматической полной остановки при отсутствии нагрузки (пассивный режим).
Интерфейсы подключения и электропитания: интерфейс подключения к материнской плате: Логический интерфейс PCIe 5.0 x16. 
Разъем питания: Наличие встроенного на печатной плате разъема типа 12V-2x6 (16-pin) стандарта ATX 3.1 / PCIe 5.1 для прямого подключения кабеля от блока питания без использования внешних переходников или адаптеров.
Интерфейсная панель (Видеовыходы): разъемы DisplayPort: не менее 3 шт. версии не ниже 2.1b.
Разъемы HDMI: не менее 1 шт. версии не ниже 2.1b.
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	Оперативная память
	Тип оперативной памяти: Строго DDR5. 
Общий объем поставляемой памяти: Строго 64 ГБ. Комплектация и архитектура: Память должна поставляться единым комплектом (китом) из 2-х идентичных модулей емкостью по 32 ГБ каждый для строгого обеспечения двухканального режима работы подсистемы памяти. Скоростные характеристики: Максимальная тактовая частота в режиме разгона/профилей: не менее 6000 МГц (эффективная частота передачи данных не менее 6000 МТ/с).Схема задержек (Тайминги): Латентность CAS (CL): не более 30.
Тайминги tRCD и tRP: не более 40. 
Конструктивное исполнение и габариты: Наличие установленных заводским способом пассивных алюминиевых радиаторов охлаждения на микросхемах памяти. Высота модулей памяти в сборе с радиатором должна составлять не более 40 мм (низкопрофильное исполнение).
Технологии автоматической настройки: Обязательная поддержка встроенных профилей автоматической настройки таймингов и напряжений AMD EXPO и/или Intel XMP (версии не ниже 3.0).
Надежность компонентов: Наличие интегрированной аппаратной функции контроля четности On-Die ECC на уровне внутренней структуры микросхем памяти 
(в соответствии со спецификацией стандарта JEDEC DDR5).
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	Твердотельный накопитель (SSD)
	Форм-фактор накопителя: Строго M.2 2280 (или эквивалент с габаритными размерами платы не более 22 × 80 мм).
Интерфейс подключения и протокол: Логический интерфейс PCIe Gen 5.0 x4 (с пропускной способностью до 128 Гбит/с) с поддержкой протокола NVMe версии не ниже 2.0.
Информационная емкость (Объем): Номинальный объем памяти должен составлять не менее 2000 ГБ (2 ТБ).
Скоростные характеристики последовательного доступа: Максимальная скорость последовательного чтения данных: не менее 14 000 МБ/с. Максимальная скорость последовательной записи данных: не менее 13 000 МБ/с.
Скоростные характеристики случайного доступа (блоками по 4 КБ)
Производительность при случайном чтении (IOPS): не менее 1 800 000. 
Производительность при случайной записи (IOPS): не менее 2 500 000.
Архитектурные особенности внутренней памяти: Наличие физически выделенного энергозависимого кэш-буфера динамической памяти (DRAM-буфер) на базе микросхем стандарта LPDDR4 / DDR4 (или выше). Надежность и ресурс эксплуатации: Время наработки на отказ (MTBF) должно составлять не менее 1 500 000 часов. Комплектация и охлаждение: Накопитель должен поставляться в комплектации без массивной несъемной системы охлаждения (радиатора) либо со съемным типом радиатора для обеспечения конструктивной совместимости с пассивными радиаторами охлаждения M.2 слотов закупаемой материнской платы.
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	Требования к сборке, качеству и тестированию оборудования
	Качество сборки и кабель-менеджмент:
Системный блок должен поставляться в полностью собранном, настроенном и готовом к работе состоянии. Все компоненты должны быть жестко зафиксированы в корпусе с применением оригинальных крепежных элементов.
Все внутренние интерфейсные кабели и кабели питания должны быть аккуратно уложены внутри скрытых полостей корпуса (за задней стенкой) с применением кабельных стяжек или многоразовых текстильных фиксаторов (липучек). Не допускается провисание кабелей или их свободное нахождение в зоне вращения лопастей вентиляторов и СЖО.
Силовые кабели блока питания, находящиеся в видимой зоне внутреннего пространства корпуса, должны иметь заводскую индивидуальную или общую тканевую (паракордовую) оплетку.
Стресс-тестирование и контроль стабильности:
До передачи оборудования Заказчику Исполнитель (поставщик) обязан провести комплексное аппаратное тестирование собранного системного блока на предмет выявления скрытых дефектов полупроводников, стабильности работы подсистемы питания и эффективности системы охлаждения. Продолжительность непрерывного стресс-тестирования должна составлять не менее 24 часов.
Тестирование должно проводиться с использованием специализированного программного обеспечения для циклической максимальной нагрузки: Вычислительные ядра и кэш-память процессора (3D V-Cache): проверка в среде OCCT (тест Large Data Set / Extreme / Variable) или специализированных сертифицированных аналогов на стабильность без генерации ошибок WHEA.
Графический процессор и видеопамять: проверка в среде FurMark (или аналогах) для контроля пикового нагрева.
Температурный режим: По результатам 24-часового теста температура графического чипа видеокарты не должна превышать +78 °C, а температура процессора должна оставаться в пределах допустимых заводом-изготовителем лимитов (без ухода системы в тепловой троттлинг).
Документальное подтверждение: 
Факт успешного прохождения стресс-тестирования должен быть подтвержден Актом технического тестирования (в свободной форме с подписью инженера сборщика), прилагаемым к комплекту поставки. К акту должны быть прикреплены скриншоты или файлы логов (журналов) программ тестирования, фиксирующие параметры работы системы (частоты, температуры, отсутствие ошибок) на 1-й минуте и на 24-м часе непрерывного теста.
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	Гарантийный срок
	36 месяцев с даты подписания товарно-транспортной накладной (товарной накладной) при наличии Акта технического тестирования.





Приложение 2
к Документации о закупке 

Предложение
	по закупке ПЭВМ (системный блок высокой производительности)
_________________________________________________________________________
(наименование Участника)
Изучив документацию по проведению запроса ценовых предложений по закупке ПЭВМ (системный блок высокой производительности), предлагаем осуществить поставку на следующих условиях:
1. Цена предложения, которая включает стоимость ПЭВМ (системный блок высокой производительности), расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей составляет ____________ белорусских рублей, в том числе НДС/без НДС.
2. Объем закупки: 5 штук.
3. Заполненная таблица детальной спецификации по всем основным компонентам ПЭВМ (системный блок высокой производительности) прилагается.
4. Гарантийный срок – 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания товарно-транспортной накладной (товарной накладной) при наличии Акта технического тестирования.
5. Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания договора.
6. Условия оплаты: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания товарно-транспортной накладной (товарной накладной).
        7. Страна происхождения ПЭВМ (системный блок высокой производительности) - _______________________ (необходимо приложить документы, указанные в п.12 Документации о закупке).
        8. Производителем (официальным торговым представителем согласно п. 13.2. Документации о закупке) ПЭВМ (системный блок высокой производительности) являемся /не являемся. 
        9. Настоящим подтверждаем свое согласие подписать проект договора, приложенный к Документации о закупке (Приложение 3), в пятидневный срок со дня его направления нам, в случае выбора нас победителем процедуры закупки, и выражаем свое согласие с условиями, изложенными в этом проекте договора. 
       10. Документы и (или) сведения согласно п. 18. Документации о закупке прилагаются.

Детальная спецификация по всем основным компонентам ПЭВМ 
	№
п/п
	Наименование
	Кол-во

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



